MEMSパークコンソーシアム　

総会兼公開セミナー参加申込書

日時：平成21年3月13日（金）　13:30～17:30

　（MEMSパークコンソーシアム総会　13:30～14:20（会員のみ））
　（公開セミナー　14:30～17:30）
　（懇親会　17:45～19:00）

場所：江陽グランドホテル　4階　「銀河の間」 (http://www.koyogh.jp/l_frameset.htm)
仙台市青葉区本町二丁目３－１  TEL 022-267-5111
申込方法：下記申込書に必要事項を記入の上、下記申込先までE-mail又はFAXにてお申込ください。

【申込先（お問い合わせ先）】
MEMSパークコンソーシアム　事務局
FAX：022-795-6259　　E-mail：memspc@mems.mech.tohoku.ac.jp
TEL：022-795-4263   住所：〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-01
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　東北大学マイクロ・ナノマシニングセンター内

MEMSパークコンソーシアム総会　公開セミナー

「現場改革とMEMSビジネスの展開2009」

参加申込書（3月9日（月）申込締切）

	フリガナ

	団体名

	種別（いずれかに○をつけて下さい）　　　　　　　　　　　会員　　　　　　　　　非会員

	住所：〒

	TEL：
	FAX：
	E-mail：

	参加者

	１
	所属部署
	氏名
	参加するものに○をつけて下さい

	
	
	フリガナ
	・　総会（会員のみ）　

・　セミナー

・　懇親会

	
	
	
	

	２
	所属部署
	氏名
	参加するものに○をつけて下さい

	
	
	フリガナ
	・　総会（会員のみ）　

・　セミナー

・　懇親会

	３
	所属部署
	氏名
	参加するものに○をつけて下さい

	
	
	フリガナ
	・　総会（会員のみ）　

・　セミナー

・　懇親会








